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RW610は、MCUとWi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.3無線を内蔵した高集積、低消費電力
のワイヤレスMCUで、コネクテッド・スマートホーム・デバイス、ゲーム・コントローラ、エ
ンタープライズおよび産業オートメーション、スマート・アクセサリ、スマート・エネルギー
などの幅広いアプリケーションに対応しています。

RW610のMCUサブシステムには、260 MHzのArm® Cortex®-M33コア（Trustzone™-M搭
載）、1.2 MBのオンチップSRAM、および高帯域幅Quad SPIインターフェースが搭載され、オン
ザフライ復号化エンジンによってオフチップのXIPフラッシュに安全にアクセスできます。

RW610には、フル機能の1x1デュアルバンド (2.4 GHz/5 GHz) 20 MHz Wi-Fi 6 (802.11ax) サブ
システムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク
効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Bluetooth LE無線は、2 Mbit/sの高速デー
タ・レート、長距離通信、および拡張アドバタイズをサポートします。

EdgeLock®セキュリティ・テクノロジが組み込まれており、セキュア・ブート、セキュアなデ
バッグ、セキュアなファームウェア更新、セキュアなライフサイクル管理に加え、ハードウェ
ア暗号化と物理複製困難関数 (PUF) によるセキュアな鍵管理を提供します。

RW610の先進的な設計により、1つの3.3 V電源のみを必要とするスペース効率とコスト効率に
優れたワイヤレスMCUを使用して、緊密な統合、低消費電力、非常にセキュアな動作を実現で
きます。

NXP RW610に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供さ
れています。
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View additional information for 無線内蔵ワイヤレスMCU：1x1 Wi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy 5.3無線.
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